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宝安区2019年科技项目配套奖励拟立项项目
（第二批）名单
	序号
	项目类别
	申报单位
	项目名称

	1
	科技项目配套奖励
	深圳市大地和电气股份有限公司
	纯电动乘用车驱动与传动集成系统研发及产业化

	2
	科技项目配套奖励
	欣旺达电子股份有限公司
	力触觉融合VR交互系列装置的研究与产业化

	3
	科技项目配套奖励
	欣旺达电子股份有限公司
	基于微纳结构高镍三元正极材料的高能量密度锂离子电池的开发

	4
	科技项目配套奖励
	欣旺达电子股份有限公司
	基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发

	5
	科技项目配套奖励
	欣旺达电子股份有限公司
	新能源汽车系统安全性关键技术研究及应用



